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BETEILIGTE INSTITUTE UND 
EINRICHTUNGEN

Vierzehn Einrichtungen der Fraunhofer-Gesellschaft arbeiten in der 

Fraunhofer-Allianz Vision zusammen. Ziel dieser Zusammenarbeit 

ist es, das Know-how der Fraunhofer-Gesellschaft zur Bildverarbei-

tung und berührungslosen Mess- und Prüftechnik zu bündeln und 

den industriellen Anwendern neue wissenschaftliche Grundlagen 

zugänglich zu machen. Über die zentrale Geschäftsstelle in Fürth 

können Anfragen zur Machbarkeit und zum Zeit- und Kostenrah-

men von Bildverarbeitungsprojekten beantwortet werden.
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  Mobiler Handscanner für 

die zerstörungsfreie Terahertz-

Prüfung

  Schichtdickenmessung 

im industriellen Umfeld  
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  Universell einsetzbare Breit-

band-Wirbelstromplattform 

inspECT-PRO zur Fehlerprüfung 

und Materialcharakterisierung

  Hochauflösendes CT-System 

ntCT zur 3D-Untersuchung sehr 

kleiner Objekte

  Detektion von Fremd-

körpern in Materialien in der 

Qualitätssicherung (SAMMI)

Systeme mit Bildverarbeitung und berührungsloser Mess- und 

Prüftechnik tragen zur Objektivierung der Qualitätssicherung bei, 

denn sie arbeiten schnell und ermüdungsfrei und ihre Ergebnisse 

sind wiederholbar und nachvollziehbar. Beim Messen von abso-

luten Größen wie Länge oder Farbe sind sie gegenüber menschli-

chen Prüfern im Vorteil und scheuen weder Lärm noch Gefahren. 

Durch die direkt bildgebende Auswertung und Visualisierung 

der Ergebnisse wird die Interpretierbarkeit erheblich gesteigert 

und die Gefahr der Fehldeutung verringert. Zunehmend können 

Sensoren, etwa indem sie erweiterte oder andere Spektralbe-

reiche nutzen, in das Innere vieler Objekte hineinschauen und 

so Strukturen, aber auch optische oder stoffliche Eigenschaften 

erfassen, die dem menschlichen Auge sonst verborgen bleiben.

Am Fraunhofer Vision-Stand auf der Control 2019 stellen die 

Fraunhofer-Allianz Vision und ihre Partner neue Entwicklungen 

und Systeme vor. Im Zentrum stehen dabei Themen wie Inline 

Messen und Prüfen, Oberflächenprüfung, optische 3D-Mess-

technik aber auch die Prüfung unterhalb der Oberfläche bzw. 

im Materialinneren z. B. mit Röntgen, Terahertz, Wirbelstrom 

oder Ultraschall.

  Inline-3D-Messung und 

Rückverfolgung von Bauteilen
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  100-Prozent-Oberflächen-

prüfung komplexer Halbzeuge 

im freien Fall

  Inline-Detektion von Parti-

keln direkt auf dem Bauteil

| Titelbild

  Schnelle, präzise und 

zerstörungsfreie Prozessüber-

wachung mit Laser-Speckle-

Photometrie

  Hochdurchsatz-Mikrosko

piesystem zur individuellen 

Oberflächenprüfung

MESSEN UND PRÜFEN 
UNTERHALB DER OBERFLÄCHE

OBJEKTIVIERUNG DER 
QUALITÄTSSICHERUNG DURCH 
BILDVERARBEITUNG OBERFLÄCHENINSPEKTION UND 

OPTISCHE 3D-MESSTECHNIK

  Automatisierte, schnelle 

und inlinefähige Auswertung 

von 3D-Messdaten

  Softwarebausteine zur 

individualisierten Qualitätsprü-

fung für Losgröße 1

  Industrielle Anwendungen 

der Polarisationsbildgebung: 

Von der Qualitätsprüfung bis 

zur Oberflächeninspektion  
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  Kombination aus 

texturbasierter Fugenfolge und 

KI-basierter Qualitätsüberwa-

chung in Echtzeit

  Augmented Reality zum 

schnellen Soll-Ist-Vergleich 

komplex geformter industrieller 

Bauteile 
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ExponateExponate

  Inlinefähige konfokale 

3D-Messtechnik für Oberflä-

chentopographien

  Schnelle 3D-Datenerfas-

sung und -verarbeitung für 

die Qualitätskontrolle durch 

optischen »3D-Spiegel«  
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  Inspektion spiegelnder 

Oberflächen mit Deflektometrie

  Bahnplanung und 

robotergestützte Oberflächen-

inspektion

  Fehlerdetektion auf 

spiegelnden Oberflächen durch 

inverse Deflektometrie

  »One-Stop-Shop« für 

Ultraschall – messen, simulie-

ren, prüfen

  firefly [ezrt] – Neue 

Softwarelösungen zur Verbes-

serung von Bildqualität und 

Messdauer von CT-Messungen

  Röntgendetektoren für 

die Industrie: Konstante 

Bildqualität bei 450 KV mit 

Abbildungsfläche 56 × 40 cm²

  PolyCT – Nachrüst-Kit für 

industrielle Computertomo-

graphie
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